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7600X Taiwan Ryzen

Procesor:

Data lansării >=Q1, 2023

Număr Thread-uri>= 12

L1 Cache + L2 Cache + L3 

Cache>=32Mb

Frecvență de lucru>= 3.0 Ghz

Litografie<=5nm

TDP <=125W

Placa video integrată

Tip Memorie: DDR5

Soket: Intel LGA1851/AMD 

AM5

Subsistem video: Încorporat în 

procesor

Procesor

Model: AMD Ryzen 5 7600X Box

Soket: AM5

Număr nuclee: 6

Număr thread-uri: 12

Frecvență: 4.7 GHz (>=3.0 GHz) 

Cache total (L1+L2+L3): 38 MB 

TDP: 105 W (<=125 W) 

Litografie: 5 nm 

Grafică integrată: Da (subsistem video 

integrat) 

Data lansării: Q1 2023 
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Specificaţii tehnice 

Lotul nr. 1

Numărul procedurii de achiziție:  ocds-b3wdp1-MD-1754487258589 din  6 august 2025

Obiectul achiziției:   Tehnica de calcul

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Standarde 

 de 

referinţă

8

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724932798839


B650 Taiwan ASRock

Placă de bază:

Formfactor: mATX

Chipset: Compatibil cu 

procesorul

RAM: 2 slots, DDR5

PCIe: 1xPCIe 5.0 

M2 NVMe SSD support

Ieșiri video minim 1xHDMI, 

1xDisplayPort 1.4

Ethernet >=1Gb/s

Placă de bază

Model: ASRock B650 PG Lightning 

DDR5

Form factor: mATX 

Chipset: Compatibil procesor AM5

Sloturi RAM: 2 × DDR5 

PCIe: 1 × PCIe 5.0

Suport M.2 NVMe SSD: Da 

Ieșiri video: HDMI + DisplayPort 

Ethernet: ≥1Gb/s 

DDR5
Taiwan / 

China
ADATA

RAM:

Mărime: 32GB (kit din două 

module )

Frecvență>= 5200MHz

Tip: DDR5

Certificare: AMD EXPO 

1.0/Intel XMP 3.0

Memorie RAM

Model: ADATA 32 GB (2 × 16 GB) 

DDR5 5600 MHz

Tip: DDR5 

Frecvență: 5600 MHz 

Certificare: AMD EXPO / Intel XMP 

VP4300 

Lite 

Taiwan / 

China
Patriot

Stocare:

Tip: NVMe SSD

Volum: 1.0TB

Capacitate stocare: 1000 GB

Sistem de stocare a datelor: 

M.2 2280 

Interfață SSD: NVMe PCIe 

4.0 x4 

Tip de memorie flash: 3D 

TLC 

Viteza maximă de citire >= 

7300 MB/s

Viteza de scriere maximă >= 

6000 MB/s

Stocare

SSD: Patriot VP4300 Lite 1 TB

Format: M.2 2280 

Interfață: NVMe PCIe 4.0 x4 

Tip memorie flash: 3D TLC 

Viteza citire: ≥7300 MB/s 

Viteza scriere: ≥6000 MB/s 
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APB650 China Tacens

Power Supply:

Tip: ATX

Power>= 650W

Certificare 80+ Gold

Cooler>= 120 mm fan

Active PFC

Semi/Full Modular

Connercotrs:

24-pin ATX power

4+4-pin CPU Power

6+2-pin PCIe power

Compatibil cu Case-ul

Sursă de alimentare (PSU)

Model: Tacens Anima APB650, 650 W

Tip: ATX 

Certificare: 80+ Gold 

Connectors: 24-pin ATX, 4+4 CPU, 6+2 

PCIe 

Compatibilitate case: Da 

FD12 China Deepcool

Sistem de răcire:

Răcire aer

Cooler fan 120 mm

Material radiator: Aluminiu

Nivel de zgomot <=32dB

Compatibilitate cu soclul 

procesorului ales

Tuburi de transmitere căldură: 

cupru, 4 buc, diametru 6mm

TDP>200W

Control RPM: PWM

Sistem de răcire

Cooler: Deepcool FD12, 120 mm

Tip răcire: Aer

Material radiator: Aluminiu, 4 tuburi 

cupru 6 mm

Control RPM: PWM

Nivel zgomot: ≤32 dB 

Compatibilitate soclu: AM5 

AP201 China ASUS

Case:

Marimi case compatibile cu 

PSU și placa de bază

Formfactor Placa de bază 

suportat: mATX, 

PSU: No PSU

Front USB: 2xUSB 3.2 Type-

A, 1xUSB 3.2 Type-C

Suport cable management

Compartiment separat pentru 

PSU

Carcasă

Model: ASUS PRIME AP201 MicroATX 

Mini Tower

Form factor placă de bază: mATX

Compatibilitate PSU: Da 

Front USB: 2× USB 3.2 Type-A, 1× USB 

3.2 Type-C 

Cable management: Suportat 

Compartiment separat PSU: Da 

TP-LINK China UB500
Bluetooth modul: Conector: 

USB Versiune> 5.0

Bluetooth

Modul: TP-LINK UB500 USB 5.0

MD
Servicii de asamblare: Incluse 

în preț

Servicii

Asamblare incluse: Da
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Windows 

11 Pro
SUA Microsoft

Sistem de operare: Windows 

11 Pro

Sistem de operare

OS: Windows 11 Pro

Ofertantul: Evrinet SRL   

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat:                               
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